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摘要(译)

一种微LED显示屏的制造方法，包括：依次在蓝宝石衬底上形成N型GaN
层，量子阱发光层和P型GaN层;从上到下蚀刻P型GaN层，量子阱发光层
和N型GaN层，以形成第一沟槽;在P型GaN层的表面上形成ITO层，并蚀
刻ITO层以形成第二沟槽;在第一沟槽中产生N型接触电极;在N型接触电极
的上表面和第二沟槽中分别产生具有宽的上侧和窄的下侧的形状的纵向
截面的反射电极;在微LED芯片的表面上沉积绝缘层，并蚀刻绝缘层以暴
露反射电极;将驱动电路基板焊接到反射电极上。
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